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Porque semicondutores sao importantes para o Brasil Gﬁ‘

e Semicondutores sao circuitos integrados eletronicos usados por toda industria eletroeletronica.

® S3ao componentes empregados em produtos usados em todas as atividades da vida cotidiana, sejam elas
profissionais, de lazer e educacionais.

e Estdo presentes em automoveis, eletrodomésticos, computadores, televisores, smartphones e brinquedos, além
de também serem empregados em maquinas e equipamentos utilizados por todos os setores da economia, do
agronegocio a extracdao mineral, da industria de base a aeroespacial.

® S30 a base da industria, cujo conhecimento em projeto e manufatura propicia desenvolvimento tecnologico e
inovacao, alavancando negdcios e a economia de Paises.
* Euma questéo de soberania nacional

® S6 0 mercado de TICs brasileiro foi de 98BUSD em 2020, e é crescente — sétima (72) posi¢ao mundial

e O Brasil importa cerca de S5BUSD em circuitos integrados, num total de $12BUSD, se considerados também os

montados em placas eletrénicas. E +r.~.m
Ve .

e O mercado mundial alcancara S600BUSD em 2025, e vem crescendo de 5% a 6% ao ano.

Informagdes confidenciais. A reprodugdo ou a divulgagdo deste material ou das informagdes nele contidas sem a autorizagdo da ABISEMI séo proibidas.



O Brasil esta inserido na cadeia de valor em Semicondutores ﬁgg
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e Dominio da avancada tecnologia de encapsulamento e teste

® Proxima escassez serd de encapsulamento e teste
- Segundo relatdrio do IDC de Agosto 2021
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® Competitividade de manufatura e

Criada em 2014, estd sediada em Brasilia/DF
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nformagdes confidenciais. A reprodugéo ou a divulgagdo deste material ou das informages nele contidas sem a autorizagéo da ABISEMI sGo proibidas



Capacidade de projetos e manufatura no Brasil
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Informagdes confidenciais. A reprodugdo ou a divulgagdo deste material ou das informagdes nele contidas sem a autorizagdo da ABISEMI séo proibidas.
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A industria de semicondutores no Brasil i@

Componentes fabricados e disponiveis localmente
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Além de componentes destinados a industria de informatica, também sao oferecidos componentes
semicondutores destinados a solugdes de conectividade para a Internet das Coisas (loT).

Informagdes confidenciais. A reprodugdo ou a divulgagdo deste material ou das informagdes nele contidas sem a autorizagdo da ABISEMI séo proibidas.



Principais resultados do PADIS 2007 - 2021 ﬁgt‘
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BRL 3,1 bi USD 2,5 bi > 2,5 mil

empresas foi o faturamento em investimentos empregos diretos de
habilitadas no estimado em 2020 acumulados em alta especializagdo,
PADIS, do design do setor, com cresci- infraestrutura, com salarios 2,5

ao packaging, sem mento expressivo maquinas e vezes maiores que a
precedentes na ano apos ano equipamentos média da industria

América Latina

/

AR

Novas tecnologias e Aumento da Atendimento a Laboratérios (
produtos de classe competitividade e industria nacional avangados (Uinicos
mundial qualificados melhoria na e players globais no Hemisfério Sul) \
internacionalmente Balanga Comercial
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BRL 670 mil

Investidos em P&D,
gerando patentes e
conhecimento

estratégico no Brasil

Arrecadagao tributaria
superior a rentncia

(considerado o P&D /
obrigatério) >

/"

O PADIS foi o responsavel pelo renascimento da industria de semicondutores no Brasil



PADIS - Incentivo a producao local de semicondutores — S=Mi
Criado em 2007, efetivado em 2011 6‘

O PADIS oferece incentivos ao investimento local e promove a competitividade com produtos globais.

* Tributos na aquisicdo de mdaquinas, equipamentos e insumos: ZERO (II, IPI, PIS e COFINS)

* Reducdo do imposto de renda (lucro da exploracao) em 100% porém mantida a CSLL.

* Redugdo a zero da CIDE-Royalties

* Até 31/03/2020: tributagdo zero nas saidas de produtos PADIS — IPI, PIS e COFINS

* A partir de 01/04/2020: crédito financeiro de até 13,1% das receitas no mercado interno (P&D x 2,62)

* Problema: os beneficios principais (desoneracao nas compras e crédito financeiro) expirardao em janeiro de 2022,
com a manutenc¢ao do P&D obrigatério em 5%. Como resultado, a operacao sera onerada quando nao houver
lucro tributavel e pode inviabilizar a continuidade do programa.

* Solucao: Como parte de uma Politica Integrada, a solucdo esta na extensdo da vigéncia dos beneficios do PADIS até
31/12/2029 e no escalonamento dos multiplicadores de céalculo do crédito financeiro sobre P&D, compatibilizando a
vigéncia e o crédito financeiro com a Lei de Informatica.

Informagdes confidenciais. A reprodugdo ou a divulgagdo deste material ou das informagdes nele contidas sem a autorizagdo da ABISEMI séo proibidas.



PL 3042/2021 €T — 1
Unicidade para as Politicas do Setor de TICs 6-*’ S'

 Como resultado do litigio envolvendo politicas brasileiras de incentivo a industria perante a Organizagao
Mundial do Comércio (OMC), o PADIS e a Lei de Informatica foram sensivelmente alterados em 2019.

 Essa alteragdao foi efetivada pela Nova Lei de TIC’s: uma politica integrada para todo o setor de
tecnologia da informagcao e comunica¢bes, que abrange a totalidade da cadeia produtiva — de
componentes a bens finais.

Lei de Informatica +— — PADIS

Nova Lei de TICs

e Além de permitir o atendimento da demanda da indistria com produtos de classe mundial, é
simplificacao tributaria compativel com a concorréncia internacional.

Informagdes confidenciais. A reprodugdo ou a divulgagdo deste material ou das informagdes nele contidas sem a autorizagdo da ABISEMI séo proibidas.
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Consideracoes Finais f;

e O PADIS viabilizou, a partir de 2007, a implantacdo de uma industria de alta tecnologia com a instalacao de
empresas que atuam desde o design até a manufatura de chips, abastecendo a maioria da demanda local de
componentes destinados a produtos e equipamentos eletroeletrénicos;

e Por tratar-se de politica integrada, é coerente e necessario equiparar a vigéncia dos beneficios do PADIS aqueles
trazidos pela Lei de Informatica, para a preservacao e fortalecimento da industria e para a garantia da
competitividade com produtos importados;

® A extensao do prazo de vigéncia do PADIS implica somente a manutencado dos incentivos atualmente em vigor. A
renuncia concedida é inferior a arrecadacao tributaria gerada pelas empresas;

e Considerando que os principais incentivos espirardao em janeiro de 2022, é preciso assegurar regime de
urgéncia urgentissima na tramitacdo do PL 3402/2021 e que o PADIS seja previsto no orgamento do préximo ano;

e O Brasil dispde de capacidade tecnoldgica, investimentos, parcerias internacionais e recursos humanos para
atendimento da demanda crescente de semicondutores também em outros setores, como o automotivo e outros
segmentos econdmicos. Para isso, a aprovacdo do PL 3402/2021 é essencial!

Informagdes confidenciais. A reprodugdo ou a divulgagdo deste material ou das informagdes nele contidas sem a autorizagdo da ABISEMI séo proibidas.
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Obrigado 5

ROGERIO NUNES

rogerio.nunes@abisemi.org.br rogerio.nunes@smartm.com +55 11 4417-7204

Fundador e Presidente da Associacdo Brasileira da Industria de Semicondutores - ABISEMI

Diretor de Componentes da Associacao Brasileira da Industria Elétrica e Eletronica - ABINEE
Presidente da SMART Modular Technologies (Brasil)

www.abisemi.org.br

Informagdes confidenciais. A reprodugdo ou a divulgagdo deste material ou das informagdes nele contidas sem a autorizagdo da ABISEMI séo proibidas.
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Criada em 2014, esta sediada em Brasilia/DF
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WW Semiconductor Market

World semiconductor market: USD 413 billion in 2019

$500
$450
$400
$350
$300
$250
$200
$150
$100

Billions of dolars

2020 Projection
426Bi (+3,2%)

00 OO 1 AN M OMNVDNNDO A AN MNMSTWM ONNDO AT AN NS ONODODOANMST WM OO

N IS 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 O Q)Y O )Y O OO ) OO ) OO O O O O O O 0O O O O ™ ™ v v o o = = o

[e)e) Iie) Ie) Bie) Iie) o) B e) B e) B e) B ) B «) B« ) B« ) B« ) B« ) Bl ) Bl e ) B o) B e ) Bl o) B ) Bl o o Mo oo el e e e e le e e lo ool oo o o)

™Y v A e A A AN AN AN AN AN AN AN AN AN AN AN AN AN AN NN AN NN
@ Asia Pacific/All other M@ China dJapan M@ Europe @ Americas

Brazil is 2,6% of WW Market

Source: World Semiconductor Trade Statistics (WSTS) and estimate from Semiconductor Industry Association (SIA)
Informagdes confidenciais. A reprodugdo ou a divulgagdo deste material ou das informagdes nele contidas sem a autorizagdo da ABISEMI séo proibidas.
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WW Semiconductor Market

WW Market 2019: $412.3B USD
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Source: World Semiconductor Trade Statistics (WSTS) and estimate from Semiconductor Industry Association (SIA)
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2019 Global Sales by Product

% Change

Distribution of Worldwide Semiconductor Sales By Product Segment 2019 over last year

$107B -2.5%
$106B = -32.6%

-74%

$3B -18.6%

Informagdes confidenciais. A reprodugdo ou a divulgagdo deste material ou das informagdes nele contidas sem a autorizagdo da ABISEMI séo proibidas.



Semiconductor Makers ranking 2019

Source: IC Insights

Informagdes confidenciais. A reprodugéo ou a divulgagdo deste material ou das informages nele contidas sem a autorizagéo da ABISEMI sdo proibidas.
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Rank Rank Vendor

1 2 Intel
Samsung

2 T :
Electronics

3 3 SK hynix
Micron

3 9 Technology
Brocadcom
Qualcomm

- 7 Texas
Instruments
5T

a8 8 =

Microelectronics

Kioxia {(Toshiba

9 e Memory)

10 10 NXP
Others
({outside top 10)
Total Market

2079
Revenue

65,793

52,214

22,478

20,056

15.293

13.537

13.203

9,017

8797

8.745

189,169

418,302

2019
Market
Share (%)

15.7
12.5
5.4
4.8

3.7

3.2

3.2

231

21

45.2

100.0

2018
Revenue

66.290

73.649

36.240

29742

16,261

15.375

14,593

9.213

85.533

9,022

195.713

474,631

2018-20719
Growth (%)

-0.7

-29.1

-38.0

-32.6

-6.0
-12.0

-11.9
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Crescimento continuo dos componentes destinados ao
mercado automotivo
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IC Marketshare By System Type ($)

®Computer ™ Communications ~ Consumer  ®Auto & Industrial/Other

100% 1
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Informagdes confidenciais. A reprodugéo ou a divulgagdo deste material ou das informages nele contidas sem a autorizagéo da ABISEMI sGo proibidas.
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For decades Governments have been investing in semiconductors G¢

l(nl A

S=mM

) 8
\-h\\'l(“

Figure 3.1. Total budgetary government support for all 21 firms in the sample
amounted to USD 36 billion over the period 2014-18

*  Funding for semiconductors drives economic growth and
promotes technological leadership

2000 4000 6000 8000

10000

* Governments funding has lagged behind private sector
investments

* Semiconductor industry drives innovation and is the base
for electro-electronics products development.

* Semiconductor Industry foster the development of
several other industries such as materials and T
equipments, process development and MES, robots and
automation, software... to say a few.

Note: Data for Toshiba are for 2013-17.
Source: OECD research

Informagdes confidenciais. A reprodugdo ou a divulgagdo deste material ou das informagdes nele contidas sem a autorizagdo da ABISEMI séo proibidas.
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Left: Total budgetary support, 2014-18, USDmn, current
Right: Total budgetary support, 2014-18, % of firm revenue




A industria de semicondutores mundial
Proje¢ao de crescimento

GDP ($T) > 87.6 (+4.8%)
Electronic System Sales ($B) 1,780 (+8%)
IC Market ($B) . 441.5 (+12%)

IC Units (B) , 350.2 (+10%)
IC ASP (%) ’ 1.26 (1%)
Semi Cap Expenditures ($B) ¥ 125.0 (+15%)
Min. Process Geomet 3nm

Fonte: https://www.icinsights.com/news/bulletins/IC-Insights-Releases-The-New-2021-Edition-Of-The-McClean-Report

Informagdes confidenciais. A reprodugdo ou a divulgagdo deste material ou das informagdes nele contidas sem a autorizagdo da ABISEMI séo proibidas.



A industria de alta tecnologia no Brasil — Contexto historico .
Ambiente regulatdrio e retomada do setor ‘—,
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Politica Industrial, Tecnoldgica e de Comércio Exterior Polftica d:gz’:ﬁ"::"""“"“’
Plano de Agdo em Cléncia, Tecnologia &
Inovacdo 2007-2010
— SMART
GT- (com PADIS) ADATA Nova Lei de
L m w s
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 I 2019
iR b el Plano Brasil Malor

Informagdes confidenciais. A reprodugdo ou a divulgagdo deste material ou das informagdes nele contidas sem a autorizagdo da ABISEMI séo proibidas.



Brazil Semiconductor Market @SEMI
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Brazil estimated semiconductor Market is $10,7 Billion USD

Brazilian Imports: Electronic Components

Principais Produtos

Eletroeletronicos Importados QK

(US$ FOB mithdes)

prODUTOS | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |

6.8338 _ 50757 36285 _50304_ 47304 _ 47134 ")

~COMPONENTES PARA TELECOMUNICACOES_ _ _ _ _ _ __ ¢ AT
LSEMICONDUIORES S S S S Bl LD SASERSD R e124 L3801 14.886.9.1 EBOOATI BAeatel
COMPONENTES PARA INFORMATICA 31264 23758 14762 15786 16359 15604
ELETRONICA EMBARCADA 15879 13445 13052 15915 16785 13710
INSTRUMENTOS DE MEDIDA 17391 13977 11875 10761 12092 12412 >' Total
COMPONENTES PARA EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS 14939 12175 9737 9086 11081 10266 16.3 USD bi
MODULOS FOTOVOLTAICOS 14,8 427 2557 3497 5789 10100 4
MAQUINAS PARA PROCESSAMENTO DE DADOS 7442 5395 4935 5172 7278 7752 _J
COMPONENTES PASSIVOS 9955 7422 5974 6949 7749 7726
APARELHOS ELETROMEDICOS 7861 6591 5150 5465 6852 6844

Fonte: MDIC/SECEX

Informagdes confidenciais. A reprodugdo ou a divulgagdo deste material ou das informagdes nele contidas sem a autorizagdo da ABISEMI séo proibidas.



A industria de semicondutores no Brasil = ==
Capacidade tecnoldgica G’; '

Design:
Design de chips: controladores, RFID, smartcards e sensores (130um LSI)
Design de produtos: SiP (System-in-Package), eMCP, eMMC, LPDRAM e produtos loT
Design e manufatura de SiPs a partir de wafers (dies)

- Design de processos de encapsulamento e seus materias

Design de firmwares e de programas de testes

Manufatura e Testes:
. Manufatura da industria 4.0 ja implementada (MES, machine-to-machine, etc.)

Linhas automatizadas e robotizadas (316 robds por 10 mil empregados, indice comparavel a Alemanha)
«  Polimento (afinamento) do wafer: até 30um

Empilhamento de chips: 8-die package e 8-die stacking

Interligacdo dos dies por soldagem de fios (FOW, FOD, MSB e SB) e por tecnologia Flip Chip

Substratos com espessuras menores que 0,10mm

Informagdes confidenciais. A reprodugdo ou a divulgagdo deste material ou das informagdes nele contidas sem a autorizagdo da ABISEMI séo proibidas.



